
2018物联网"芯"引擎高峰论坛

尊敬的  先生/女士，您好！

您好！您关注的《2018物联网"芯"引擎高峰论坛》将于2018年06月在北京召开。

会议内容

各相关单位： 当前，全球新一轮科技和产业革命孕育兴起，我国经济结构调整 和新旧动能转换进入关键时期，信息

技术和电子信息产业的作用愈加 凸显。 “十三五”规划提出了建设“陆海空天一体化信息网络工程”， 发展第五

代移动通信、物联网等战略新兴产业，大容量、高速率的无 线通信传输芯片需求紧迫，随着 5G 技术的广泛应用,手

机射频前端、 汽车防撞雷达芯片、卫星通信毫米波芯片是重要发展方向之一。同时 十三五规划也提出开展集成电路

产业跨越建设工程，着重设计开发移 动智能终端芯片、数字电视芯片、网络通信芯片、智能可穿戴设备芯 片；面向

云计算、物联网、大数据等新兴领域，加快研发基于新业态、 新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片；

逐步突破智能卡、 智能交通、卫星导航、工业控制、金融电子、汽车电子、医疗电子等 行业芯片。 以芯片为代表

的集成电路产业被誉为“工业粮食”，是信息革命 核心技术和主要推动力，成为当前国际产业争夺的焦点。2013-

2017 年我国集成电路产业年复合增值率 21%，约是同期全球增速的 5 倍左 右，规模从 2013 年的 1508 亿元，提

高到 2017 年的 5411 亿元，2020 年我国集成电路产业将达到一万亿元产值。推进集成电路产业发展， 要攻克芯片

等核心技术，而芯片产业已经渗透到各个领域，其中人工智能、存储器、物联网的应用是重点。为了服务国家战

略，发展 物联网产业，推动芯片技术与应用，我协会将于 2018 年 6 月 29 日在 北京万寿宾馆召开“2018 物联

网‘芯’引擎高峰论坛”，诚邀相关 产学研政企用资服单位出席，为了解技术前沿、提高创新能力、加强 产业链协

同、培育核心人才、构建产业生态，共同交流学习，寻求合 作机遇。

会议主题 会议主题 

“芯”科技·“芯”物联·“芯”生态

组织机构组织机构



主办单位：中国通信工业协会物联网应用分会

协办单位：中国智慧城市规划与建设推进联盟 湖南省物联网行业协会

会务单位：中联智库（北京）科技发展有限公司

媒体支持：新华社、新华网、凤凰网、腾讯网、搜狐网、新浪网、 网易网、人民网、央视网、中国机械杂志社、今

日头 条、一点资讯、慧聪网、赛迪网、中新网、飞象网、 中国智慧城市网、物联网智库、国脉物联等

会议议题会议议题

1、芯片产业政策解读；

2、芯片核心技术研究；

3、搭建芯片物联网安全体系；

4、芯片领域人才培养体系建立；

5、物联网芯片知识产权和专利分析；

6、物联网芯片产业分布及需求规模分析；

7、物联网芯片产业资本运作解析；

8、用“芯”构建物联网生态系统；

会议门票

会务费：599元/人，含会议门票、午餐、会刊。

1、在线购票支持支付宝、微信及银联支付；

2、如果您需要以对公转账的方式进行购票，收款账号信息如下：

     银行帐户：成都云数海量智能科技有限公司

     开户银行：中国银行成都中和支行

     银行账号：117169457814

购票咨询电话：028-69761252

此致!

活动家 

成都云数海量智能科技有限公司 

2018年5月25日


